佛山市南海区科学技术局关于《佛山市南海区半导体与集成电路产业扶持办法（征求
意见稿）》公众意见采纳情况的公告
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我局制定的《佛山市南海区半导体与集成电路产业扶持办法（征求意见稿）》征求公众意见阶段已经结束，现将公众意见的采纳情况公布如下：
	
单位
名称

	意见\建议
	是否采纳
	说明

	佛山华智新材料有限公司
	一、第四条  支持新产品研发与首层
增加：支持半导体企业开展封装测试新工艺、载板新材料等新技术、新工艺和新产品研发，对于研发或首次量产，按照其研发投入的30%给予补助。
	不
采
纳
	办法中第二条、第三条、第四条已经对企业研发进行了奖补

	
	二、第七条   支持产业链协同
增加： 支持区内产业链上下游企业开展技术合作和联合技术攻关，按照技术合作金额的30%给予补贴。
	不
采
纳
	联合技术攻关可以申请我区“揭榜挂帅”等项目获得奖补

	广东希荻微股份有限公司
	1、 章条编号：第二条 支持产品研发流片
意见及建议：
1.建议扶持对象扩大范围至企业子公司或分公司。
2.建议提高年度最大补助总额至800万元。
理由或依据：由于半导体行业的原因，为了便于与境外的供应商和客户交易，大部分国内的半导体公司一般会在香港设立采购销售主体，因此相关的大部分流片、掩模板的费用发生在香港子公司，便于通过香港公司支付境外美元的流片和掩模板等费用，但实际研发活动发生在内地，因此建议扶持对象扩大范围至企业的子公司等。
	不
采
纳
	扶持对象明确要求工商注册地在南海区范围内

	
	二、章条编号：第三条 支持购买EDA软件和IP
意见及建议：1.建议提高年度最大补贴总额至500万元。理由或依据：随着公司发展壮大，研发项目增多，相对地对EDA设计工具软件的数量需求激增，现每年购买EDA设计工具软件的费用高达千万元以上。
	不
采
纳
	经咨询专业机构和对比其它地区的扶持政策，该处奖励300万元是比较合理的平衡点

	
	三、章条编号：第四条 支持新产品研发与首次量产封测、载板
意见及建议：
1.建议分别提高该两处年度最大补助总额至500万元和300万元。
理由或依据：芯片设计企业测试相关费用含探针卡，PCB板等采购费用高达千万元每年，而且随着业务规模的扩张，相关费用会持续增加。
	不
采
纳
	经咨询专业机构和对比其它地区的扶持政策，该两处分别奖励200万元、100万元是比较合理的平衡点

	
	四、章条编号：第八条 支持人才引进和培养
意见及建议：
1.建议提高生活补助标准：本科生3600元/人，硕士生5400元/人，博士生9000元/人。
理由或依据：由于芯片产业处于高景气期，芯片人才的薪酬已大幅提高，一般一个新的硕士毕业生的年度薪酬在30万元-50万元之间，要解决芯片人才到本地就业和生活，建议加大生活补贴的支持，这有望大力吸引优秀的半导体人才齐聚南海发展就业，在南海安居乐业。
	不
采
纳
	建议中生活补助的标准已超过佛山市相关人才政策的标准。根据《中共佛山市委关于加强党对新时代人才工作全面领导进一步落实党管人才原则的意见》，各区人才政策要对接市级人才政策，不得另起炉灶、另搞一套。

	
	五、其他意见及建议：1. 希望能提高补助核定的频次，加快补助资金的到位，例如：每季度或每半年申报一次，在申报通过的下月就发放补贴。
理由或依据：由于集成电路企业研发成本较高，补贴能够尽早到位，对于企业的研发和经营都产生更积极的影响，这有利于吸引更多集成电路设计企业过来南海创业。
	
采
纳
	在实施细则中考虑

	广东中科半导体微纳制造技术研究院
	一、《办法》第二条，建议调整为“在南海区注册的半导体企业，其用于研发的试验晶圆片，可享受最高不超过小试流片直接费用80%、工程片试流片与掩膜版制作（Full Mask）加工费30%的补助。对硅基工艺线宽小于130nm（含）、化合物与宽禁带半导体等工艺，在以上标准基础上分别提高10个百分点，即小试流片直接费用按照不高于90%进行资助，工程片试流片按照不高于其加工费40%进行资助。鼓励企业利用本地平台开展小试及中试，在南海区内平台开展小试研发流片的，按照直接费用不高于90%进行资助，工程片试流片按照不高于其加工费50%进行资助。每个企业年度补助总额不超过500万元。”
	不
采
纳
	奖励范围过广

	
	二、《办法》第四条，标题建议调整为“支持新产品研发与首次量产外延、封测、载板”。
	采
纳
	已在扶持办法中修改

	
	三、《办法》第四条，内容建议调整为“对半导体企业利用第三方外延、封装、载板产线开展新产品研发或首次量产，按产首次量产或新产品研发外延、封装测试、载板费用的50%分别给予补助；对采用南海区内第三方外延、封装、载板产线开展新产品研发或首次量产，则按费用的70%给予补贴。每个企业年度补助总额不超过200万元。……”
	采
纳
	已在扶持办法中修改

	
	四、《办法》第八条，建议将扶持对象由“半导体企业”扩展至“半导体企事业单位”。
	不
采
纳
	事业单位已享受财政扶持

	
	
五、《办法》第八条，第四段内容建议调整为“鼓励建设集成电路公共职业技能培训平台。支持企事业单位与高等学校建立联合培养机制，共建集成电路学生实习实践教学基地；专科及以上学历学生在基地实习实践不少于1个月的，按照专科生800元/月、本科生1200元/月、硕士生1800元/月、博士生3000元/月标准对学生给予补贴。” 
	部
分
采
纳
	“鼓励建设集成电路公共职业技能培训平台。支持企业、科研平台与高等学校建立联合培养机制，共建集成电路学生实习实践教学基地；专科及以上学历学生在基地实习实践不少于1个月的，按照每人800元/月标准对学生给予补贴。”
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